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Registro 8-228

Identificación

Institución
Museo Arqueológico de La Serena

Número de registro
8-228

Nº de inventario
00770

Clasificación
Antropología, Arqueología y Etnografía - Utensilios, Herramientas y
Equipos

Colección
Arqueológica

Objeto
Plato (arqueológico y etnográfico)
Dimensiones
Alto 8.5 cm - Diámetro 17.5 cm - Espesor 0.7 cm - Peso 491 Gramos
Técnica / Material
Modelado de cerámica - Greda
Ubicación
En depósito - Museo Arqueológico de La Serena

Descripción
Vasija de forma simétrica, estructura no restringida y perfil compuesto.
Borde recto, labio redondeado, cuerpo subcilíndrico y base convexa.
Tratamiento de superficie engobado (rojo exterior/blanco interior). El
cuerpo está decorado al exyerior mediante una banda horizontal continua
de diseño diaguita: unidad mínima greca escalerada que se traslada en
patrón zigzag (Cornejo 1989); colores negro y rojo sobre blanco. Función
primaria: servicio y consumo de alimentos (erosión del labio y base
exterior).

Estado de conservación
Malo

Contexto

Área cultural primer nivel
Chile

Área cultural segundo nivel

https://www.surdoc.cl/registro/8-228
http://www.tesauroregional.cl/terminos/2563
https://www.tesauroregional.cl/terminos/3490
https://www.aatespanol.cl/terminos/300010453
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Norte Chico

Cultura arqueológica
Cultura Diaguita

Gestión

Adquisición

Forma de ingreso
Traspaso interno

Procedencia
Transferido desde el Liceo de Hombres por Decreto n° 4279.

Fecha de ingreso
1946-05-10

Registradores
Jorge González Gronow, 2010-04-13
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